
符合RoHS

双断·双接点

最小包装单位

100个/托盘

线圈额定电压(V)

传真、

VTR、

重量

1

2

在微小负载领域中，使用在需要高频特性的高可重复
性能的行业（再现性）时，请向您的欧姆龙代表询问。

2

注.订购时，请注明线圈额定电压（V）。
例：G6Y-1 DC4.5
此外，交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。

注1. 额定电流、线圈电阻为线圈温度+23℃时的值，公差±10%。
2. 动作特性为线圈温度+23℃时的值。
3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。

＊1.测量条件：根据电压下降法，在DC5V 100mA
的条件下。

＊2.测量条件：用DC500V兆欧表测量，位置与测
量耐压时相同。

B-105

G
6
Y

http://www.BDTIC.com/OMRON



G6Y 高频继电器

■参考数据
环境温度与最大容许电压
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误动作冲击

X Z'

Y

Y'

1,200以上

1,200以上

1,200以上

1,200以上

1,200以上
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Z X'

Y X

Z

Y'

X'

Z'

冲击方向

单位：m/s2

800

800

600

600

400

400

200

200

试验试料：10个
试验方法：无励磁、励磁状态下，往3轴6个方向各加3次
                    冲击，测出接点产生误动作的值。
规格：500m/s2

a接点

b接点

高频特性

[平均值（初始）] [平均值（初始）]

·测量条件
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OUT

OUT

IN

14(8)

11

8(14)

50Ω

G6Y-1

30 0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

40

50

60

70

80

90

100
0 500 1,000 2,0001,500 2,500

频率（MHz） 频率（MHz）

[平均值（初始）]

频率（MHz）

0

10

20

30

40

50

60

V.

S
W
R

0 500 1,000 2,0001,500 2,500 0 500 1,000 2,0001,500 2,500

2.2

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

V.SWR

动作·复位时间的分布＊1 动作·复位震荡时间的分布＊1

动作震荡时间

复位震荡时间
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）
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动作时间

复位时间

试料：G6Y-1
个数：50个

试料：G6Y-1
个数：50个
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注.最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的
最大值。

高频特性（回复损失、V.SWR）＊1、＊2高频特性（绝缘）＊1、＊2 高频特性（插入损失）＊1、＊2

绝
缘
值(

 
 
)dB

插
入
损
失
值(

 
 
)dB

回
复
损
失
值(

 
 
)dB

＊1. 环境温度条件为+23℃。
＊2. 高频特性根据实装基板有所不同，请务必
        用实机确认寿命后进行使用。

回复损失

Agilent矢量
网络分析器 终端

与测量无关的端子为50Ω的终端。
注.高频特性根据实装基板有所不同，请务必
      用实机确认寿命后进行使用。 
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●可重复性（再现性）

·在微小负载领域中，使用在需要高频特性

的高可重复性能（再现性）的行业时，

请向您的欧姆龙代表询问。
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G6Y
●关于封装设计实例

·本案例中，由于是以封装成本不上升为

重点进行的讨论，因而没有探讨穿孔基

板等高价的封装方法，因此其特性必须

在实际使用前应进行充分探讨。

1．使用纸环氧树脂两面基板的方法

·使用纸环氧树脂两面基板时，其感电率

可认为与玻璃环氧基板（er=4.8）相同。

条状线路的宽度为t1.6mm基板为50Ω：

2.7mm、75Ω：1.3mm；t1.0mm基板为

50Ω：1.7mm、75Ω：0.8mm。

高频继电器

线圈

G6Y

A

印刷基板

金属板

接地端子

金属板

A

·右图表示的模板例。与接点端子连接的小

型条状线路即由前面所述宽度构成，确保

了小型条状线路与地线保持相同的幅度。

另外，图中的X处为模板上下间跳线，跳

线越多越可以得到良好的特性。通过这种

方法，可以得到500MHz65～75dB、900
MHz50dB程度的绝缘。

这时，元件侧全部为地线模板，将接线端

子、线圈端子的周围2.0mm×2.0mm大小

的模板去除。

2．使用单面基板的方法

·使用单面基板时，其特性为200MHz时只

能取得60～70dB程度绝缘。因此，将单

面基板用于更高频领域时，可以通过在

基板与继电器间放入金属片，将该金属

片与地线模板连接的方法来进行。

·该方法如左图所示，在继电器与基板间

夹入金属片，将金属片与模板连接。这

时重要的是必须将G6Y的地线端子与金

属片的弯曲部A部与地线模板三者一次

性进行焊接。这种方法通过在便宜的单

面基板上组合以便宜的金属片来取得与

两面基板相同特性，通过G6Y的接地端

子与金属片在同一处接地而取得良好的

特性。这时应当注意的是金属片与基板

并非紧密结合。这时条状线路的设计可

与两面基板采用的方法相同。

3．封装上的注意事项

·继电器的基座面必须与基板紧密安装。

若有浮起的话可能导致绝缘下降。

·手动焊接条件

烙铁：40W
焊头温度：260℃
焊接时间：约5秒以内

模板

带状线路

A部

A部扩大断面图

印刷基板安装时

G6Y

·从扩大图可以看到，G6Y是为了使两面

刷基板的接地模板与基准距接触后可以

取得更好的高频特性而设计的，继电器

内部接地端子与基准距是电气连接的。

这样，当与接点端子电气连接的穿孔等

与基准距接触后，接点-底线间会出现

短路，成为事故的原因。因此，基准距

与接点端子的穿孔、线路等之间至少保

持0.3mm以上的距离。

例如，印刷基板的端子孔内径为1mm，

图中B尺寸为1.4mm时，则穿孔与基准

距间的距离为0.3mm以上。

接点端子

B

贯穿孔

接地端子 接地端子

基准距 接地模板
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